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2026 年４月 23 日 

各 位 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるハイブリッドメディカル株
式会社（ハイブリッドメディカル社）という。）を吸収合併（以下、「本吸収合併」という。）
することとし、吸収合併契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本合併は当社の完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一
部省略して開示しております。 

 
記 

１． 本合併の目的 

当社は医療機関の運営サポートに特化した専門性の高いサービスを提供することを目的と

してハイブリッドメディカル社を設立し、事業運営を展開してまいりました。今般、同社を

取り巻く経営環境及び事業の進捗を鑑み、グループ全体における経営資源の最適配分及び意

思決定の迅速化を図るため、同社を当社へ吸収合併することといたしました。 

本合併により、ハイブリッドメディカル社が培ってきたノウハウと当社の経営リソースを

統合し、グループ全体の運営効率の向上及びガバナンス体制の強化を図ってまいります。 

２． 本合併の主旨 

(１) 合併の日程 

吸収合併契約承認取締役会決議日 2026 年４月 23 日 

吸収合併契約締結日 2026 年４月 23 日 

吸収合併効力発生日 2026 年７月  １日（予定） 

（注）本合併は、当社において会社法 796 条第 2 項に基づく簡易合併であり、ハイブ

リッドメディカル社においては、会社法 784 条第 1 項に定める略式合併である

ため、いずれも吸収合併契約承認に関する株主総会は開催いしません。 

(２) 合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ハイブリッドメディカル社は解散いたしま

す。 

(３) 合併に関する割当ての内容 

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行

及び資本金の増加並びに金銭等の交付はありません。 

(４) 消滅会社の新株予約券及び新株予約権付社債に関する取扱い 

会社名 
代表者名 
コード番号 
問合せ先 

セルソース株式会社 
代表取締役社⾧ CEO 山川 雅之 
4880 東証スタンダード 
取締役 CFO 伊賀 智洋 
TEL 03-6455-5308 
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該当事項はありません。 

 

３． 合併当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（１）名称 セルソース株式会社 ハイブリッドメディカル株式会

社 

（２）所在地 東京都渋谷区渋谷一丁目２３番

２１号 

東京都渋谷区渋谷一丁目２３番

２１号 

（３）代表者の役職・

氏名 

代表取締役 山川 雅之 代表取締役 四元 誠 

（４）事業内容 再生医療関連事業 医療機関の運営サポート 

（５）資本金 1,428,146 千円 100,000 千円 

（６）設立年月日 2015 年 11 月 30 日 2024 年 11 月１日 

（７）発行済株式数 19,819,962 株 4,000 株 

（８）決算期 10 月 31 日 10 月 31 日 

（９）大株主及び持株

比率 

 

山川 雅之：36.19 ％ 

シリアルインキュベート株式会

社：9.59 ％ 

裙本 理人：6.84 ％ 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）：5.49 ％ 

株式会社日本カストディ銀行

（信託口）：0.86 ％ 

セルソース株式会社：100％ 

（10）直前事業年度の財政状態及び経営成績（単位：千円） 

決算期 2025 年 10 月期（連結） 2025 年 10 月期（単体） 

純資産 6,016,826 229,412 

総資産 7,023,969 269,236 

１ 株 当 た り 純 資 産

（円） 

297 57,353  

売上高 3,711,455 108,500 

営業利益 166,708 45,869 

経常利益 167,624 45,146 

当期純利益 10,659 29,412 

１株当たり当期純利益

（円） 

0 7,353 

 

４． 合併後の状況 

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の

変更はありません。 
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５． 今後の見通し 

本合併は、当社の完全子会社との合併であるため、2026 年 10 月期の当社業績に与える影

響は軽微であります。なお、開示すべき事項が発生した際には、速やかにお知らせいたし

ます。 

以 上 


